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芬欧汇川推出可回收和可生物降解的抗渗透系列纸张
芬欧汇川将推出一种全新的

可回收和可生物降解的抗渗透系列

纸 张 ——UPM SwanBarrier 和 UPM 

SwanBarrier Light。这些特殊的单面

涂布抗渗透纸张具有阻隔水蒸气和

中度抗油脂的特点，主要用于制造

硬皮面包的面包袋或作为饼干和油

腻食品的包装纸等。

UPM SwanBarrier 和 UPM Swan-

Barrier Light 中不含塑料或氟化物，

用可再生木材纤维制成，因此可完

全回收并降解。 由于其在线制成，

因此无需生产商与裁切商之间的运

输。

UPM SwanBarrier 有 65 g/m2 和

60 g/m2两种规格可供选择，而 UPM 

SwanBarrier Light 则 有 45 g/m2和 55 

g/m2两种规格。   （蒋忠道）

预处理工艺对慈竹性能的影响

硫酸钙晶须造纸填料制备及应用新技术研发成功

陕西科技大学造纸工程学院李

佩燚等人，针对竹片密度大、蒸煮

药液难渗透的问题，研究了慈竹预

处理工艺及其对成浆性能的影响。

实验结果发现，用热水预浸渍慈竹，

当温度 80℃、时间 30 min 时，在

保证综纤维素含量基本不变的条件

下，竹片中木素脱出率相对较高；

用 NaOH 和 Na2S 共同预处理，当

NaOH 浓度10 g/L、Na2S 浓度10 g/L、

温度80℃、时间30 min 时，得到了

木素含量低、综纤维素含量适当降

解的原料。经预处理和未预处理的

慈竹在相同蒸煮工艺条件下成浆，

其性能差别明显，经预处理后的成

浆得率下降，但卡伯值降低更为显

著。

长沙理工大学以王玉珑博士为

首的研发团队成功开发出硫酸钙晶

须造纸加填应用新技术，解决了硫

酸钙晶须用作造纸填料时存在的溶

解度高、纸机网部留着率低、白水

系统中钙离子和硫酸根离子高、纸

机湿部化学品用量增加、纸机运转

性能降低等一系列技术难题，并已

申报多项国家发明专利。该硫酸钙

晶须造纸填料制备及应用新技术采

用特殊无机表面改性技术及专用加

填工艺，可获得白度高、磨耗低、

留着率高、晶型可控、性能稳定的

硫酸钙晶须造纸填料，用其作填料

可获得高加填的薄页纸或纸板。

该技术采用的硫酸钙晶须原料

来源广、选择性大，可以有效解决

多种工业石膏废渣、金属冶炼废渣、

磷肥制造外排废渣等产生的污染，

实现固体废渣综合利用。使用该技

术制备的硫酸钙晶须填料溶解性可

得到有效控制，且在抄纸水性浆料

中易分散，在解决硫酸钙晶须水溶

性高、用作造纸填料时留着率低、

白水垃圾离子含量高的同时，也解

决了管道易结垢等难题，拓展了晶

须应用领域，提高了晶须附加值。

与传统碳酸钙、瓷土、滑石粉等造

纸填料相比，硫酸钙晶须填料具有

白度高、磨耗低、留住率高、成本

低等特性，完全能够替代目前的碳

酸钙、瓷土、滑石粉填料及部分植

物纤维原料，减少天然矿产资源及

木材资源的用量。该技术设备投资

少，改性工艺简单、可操作性强，

成本低，易于造纸企业大规模生产

应用，目前正在进行产业化推广应

用。
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